Cw. 10. SPRZET TECHNOLOGICZNY W TECHNICE GRUBOWARSTWOWEJ]
ILTCC

CEL CWICZENIA:

1. Zapoznanie z podstawowymi informacjami na tet@etinologii grubowarstwowej i LTCC.

2.  Zapoznanie z konstrulgcj procesem technologicznym przyktadowych elemenitdktadow
elektronicznych wykonanych w technologii warstw lgyah - cermetowej, polimerowej
i LTCC.

3.  Zapoznanie z aparafutechnologicza stosowan w technologii warstw grubych i LTCC.

PRZEBIEG CWICZENIA:

W trakcie zag¢ studenci zostajzapoznani z praktycznymi aspektami technalegarstw grubych
cermetowych i polimerowych oraz LTCC, uzupetataj systematyzuac wiedz zdobyt w trakcie
wyktadu. Prezentowanegsroznorodne elementy elektroniczne wytworzone w omaydhan
technologiach, a take przyktadowe standardowe materiaty stosowane llavigdworzenia - pasty
oraz podiaa. Zaprezentowana zostaje aparatura stosowanavgtesarzaniu ukladéw i elementow
elektronicznych w wymienionych technologiach orgmosdb ich wykorzystania w procesach
technologicznych.
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2. L. Golonka, Zastosowanie ceramiki LTCC w mikroetekice, Wroctaw 2001
3. Wiadomdaci w wyktadu.

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA:
1. Wiedza ogodlna na temat technologii warstw grbbycTCC.



